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搭載従来

板厚：20mm 開先形状：35°レ形
積層条件：5層19パス ワイヤ：VS-1
シールドガス：100%CO2

板厚：20mm 開先形状：40°V形
積層条件：5層7パス ワイヤ：VS-M1EH
シールドガス：100%CO2
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タッチセンシング

間継ぎ（半自動溶接） AIWelderTMでの継手作製イメージ

AIWelderTM初層溶接
AIWelderTM2層～最終層溶接
間継ぎ溶接直線継手想定

半自動溶接

AIWelderTM搭載

2台持ち

12m継手

1継手目

2継手目

3継手目

4継手目

■前提条件

※セラミックス裏あて材の貼付け時間は除く

継手形状
積層パス
半自動溶接
AIWelderTM

AIWelderTM動線

： 板厚20mm、レ形35°、ギャップ7mm、溶接長12m
： 横向姿勢　5層14パス（アークタイムは同じと仮定）
： 750mm単位16継手で溶接
： 4分割し約3m単位で溶接
： 右図参照

： 警告を通知するが、溶接は継続する警告通知

溶融池状態
モニタリング

管理外 ルートギャップ

カメラずれ

アーク停止 or

orアーク停止

アーク停止

フィルタ処理にて検知

アーク切れ

カメラ温度異常

スパッタ・酸化被膜発生

警告通知

警告通知

発生項目

警告通知

溶
接
継
続

溶
接
完
了

ア
ー
ク
停
止

突
抜
け・溶
落
ち

各種外乱・異常への対処方法イメージ

●セラミックバッキングによる片面溶接（横向） ●セラミックバッキングによる片面溶接（下向）

難溶接継手を全自動溶接（事例）

センシング時間大幅削減（１点センシング）

映像で監視 施工記録作成異常検知機能

タクトタイム3割削減（試算）

■ 脱技能化

■ 省力化

■ 溶接品質の高度化（可視化・異常検知）

参考出展


